














































专利名称(译) 超声波探头和使用其的超声波诊断装置

公开(公告)号 JPWO2008056643A1 公开(公告)日 2010-02-25

申请号 JP2008543071 申请日 2007-11-06

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立医药

申请(专利权)人(译) 株式会社日立メディコ

[标]发明人 佐野秀造
佐光暁史
小林隆
泉美喜雄

发明人 佐野 秀造
佐光 暁史
小林 隆
泉 美喜雄

IPC分类号 A61B8/00 H04R17/00

CPC分类号 A61B8/4281 A61B8/4455 A61B8/4483 B06B1/0292 H04R19/005

FI分类号 A61B8/00 H04R17/00.330.G

F-TERM分类号 4C601/EE16 4C601/GB06 4C601/GB50 5D019/EE01 5D019/FF04 5D019/GG03 5D019/GG06

优先权 2006302627 2006-11-08 JP

其他公开文献 JP5009301B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种具有多个振动元件的cMUT芯片，该振动元件的机电耦合系数或灵敏
度根据偏置电压而变化，并且发送和接收超声波，该声学元件设置在
cMUT芯片上方和cMUT芯片下方 在具有背衬层的超声波探头中 防漏电
装置设置在声透镜的超声波发送/接收表面侧上或在声透镜与cMUT芯片
之间。 防漏电装置例如是绝缘层，例如接地层。 具有这样的结构的超声
波探头以及使用该超声波探头的超声波诊断装置，能够防止从超声波探
头向被检体的漏电并提高电气安全性。 可以提供。
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